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文一三佳科技股份有限公司 

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

 

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称“公

司”）2023 年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 6月 17 日（星期一）上午 9:00

—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

以网络文字互动形式召开了 2023 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动

交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将

有关情况公告如下： 

一、本次说明会召开情况  

公司已于 2024 年 6月 7 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露了《文一科技关于召开 2023 年度业绩说明会的预告

公告》（临 2024-024）。2024 年 6 月 17 日上午，公司董事长杨林先生，董事总经理

丁宁先生，副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生，独立董事储昭碧先生，董

事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2023 年度经营成果、财务状况与

投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的问题及预征集的问题给予了回答。

现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下： 

1、投资者提问：公司未来的分红计划和派息政策如何安排？ 



回复：我公司章程已按照最新分红政策做了修订，公司将按照公司章程及有关规

定，结合公司净利润、未分配利润、法定盈余公积等财务数据，在条件允许的情况下，

进行分红或派息安排，响应政策要求，积极回报投资者。 

2、投资者提问：文一科技研究院设立的初衷是什么？筹建进展如何？主要研究哪

些项目？进展情况怎样？ 

回复：2023 年 11 月份，我公司在合肥设立了文一科技研究院。研究院设立的目的

是，跟上半导体行业、客户技术进步的步伐；承担中长期研发项目和关键共性技术研

发；开展对外合作，加快半导体产业升级、产品迭代；培养半导体产业发展需要的技

术人才；减小因地域差别对高端研发人才引进的影响。目前，其办公场所、研发人员

宿舍已装修完毕，运营机制、组织架构已搭建完毕，招聘人员也将陆续到位。经公司

内部遴选，目前确定了塑封体切割和先进封装等两个项目立项工作。 

三、其他说明  

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中

心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看。非常感谢各位投资者参加公司本

次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表

示衷心感谢！ 

特此公告。 

 

 

文一三佳科技股份有限公司 

                                                  二○二四年六月十七日 


